Bericht zur Regionalgruppenveranstaltung der RG Dresden vom 14.04.2008
Das Thema für die Veranstaltung war in zwei Blöcke unterteilt. Im ersten Block wurde die Strombelastbarkeit von Leiterplatten behandelt, der zweite Block beschäftigte sich mit der Wärmeabführung aus der Leiterplatte. Beide Vorträge wurden von Herrn Oberender gehalten. Herr Oberender ist bei Häusermann beschäftigt.
Für die Veranstaltung konnte die BuS Elektronik GmbH in Riesa als Gastgeber gewonnen werden. Es stand ein freundlicher Raum mit einer vorzüglichen Pausenversorgung zur Verfügung, der 60 Zuhörern Platz bieten konnte. Von 44 gemeldeten Teilnehmern konnten 39 begrüßt werden. Vom FED-Vorstand war Herr Dingler anwesend, er überbrachte neueste Informationen aus der Geschäftsstelle.
Die Teilnehmer wurden von Frau Rösler, Marketingverantwortliche bei BuS Elektronik, begrüßt und willkommen geheißen. Herr Dr. Witte hatte sich entschuldigen lassen, da er noch unterwegs war. Nach Ende des Vortragsteils konnten wir dann auch Dr. Witte begrüßen. Er richtete einige Grußworte an die Veranstaltung. Zum Unternehmen selbst machte er leider keine Ausführungen, auch war aus organisatorischen Gründen kein Firmenrundgang möglich.
An die zwei Vortragsblöcke schloss sich eine rege Diskussion an.

Die detailierte Beschreibung der Vortragsthemen entnehmen Sie bitte dem Bericht der Regionalgruppe Berlin vom 11.06.2007. Etwa ab dem 28.04.2008 können Sie dort auch die aktuellen Folien downloaden.
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